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Abstract (en)
An alloy comprises 2.0-3.0, pref. 2.5-2.75, wt.% Cu, 1.5-2.1, pref. 1.55-1.8, wt.% Mg, 0.3-0.7 wt.% Mn, >0.3 wt.% Fe, >0.3 wt.% Ni, >1.0 wt.% Ag,
>0.15 wt.% Zr, >0.15 wt.% Ti, and Si such that 0.3 < Si + 0.4 Ag < 0.6, the residue being Al with other elements amounting to less than 0.05% each
and less than 0.15% in total. The alloy may be drawn, forged or rolled, then hardened and tempered, after which it exhibits a creep of less than 0.3%
in 1000 hours under a load of 250 MPa at 150 degrees C.

Abstract (fr)
L'invention concerne un alliage d'aluminium présentant à l'état corroyé et traité par mise en solution, trempe et revenu, une déformation au fluage à
1000 h à 150°C sous une contrainte de 250 MPa de moins de 0,3% et un temps à rupture d'au moins 2500 h, ayant la composition suivante (% en
poids): Cu: 2,0 - 3,0 Mg: 1,5 - 2,1 Mn: 0,3 - 0,7 Fe < 0,3 Ni < 0,3 Ag < 1,0 Zr < 0,15 Ti < 0,15 avec Si tel que: 0,3 < Si + 0,4Ag < 0,6 autres éléments
< 0,05 chacun et < 0,15 au total. L'alliage peut être utilisé pour des pièces de structure aéronautiques ou spatiales, des pièces de machines
tournantes ou des moules de plasturgie.
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